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Company

nivel mundial en Diseno, Desarrollo
y Produccion de componentes para
automocion desea contratar un/a
Ingeniero/a electronico con
experiencia en el area Assembly
and Packaging.

Main functions, requisites & benefits

Main functions

Interfaz entre el equipo de desarrollo y la fabricacion de electronica y mecatronica. Crear y mantener reglas de diseno de PCBA.
Revisar diseno de PCBs y revisar disefio para fabricacion de PCBAs con el equipo de fabricacion de productos electronicos. Ser
consultor sobre tecnologia de conexiones para diseno y para la definicion de pruebas. Apoyar la evaluacion y seleccion de
tecnologias de produccion como ensamblaje, soldadura, limpieza. Comunicar resultados de desarrollo a clientes internos y externos.

Requisites

Pensamos en un Ingeniero Tecnico o Superior en Electronica Industrial, Telecomunicaciones y titulaciones afines. Al menos 3 anos de
experiencia como ingeniero/a electronico en el area de procesos de fabricacion electronica, preferiblemente en el area automotriz.
Conocimiento sobre la fabricacion de PCB/PCBA: materiales de PCB y tratamiento de superficies, soldadura, revestimiento, limpieza e
inspeccion. Conocimientos en tecnologias de conexionados. Conocimientos sobre las diferentes tecnologias: pressfit,
soldering/welding, connectors, adhesives, potting, etc. Disponibilidad para viajar ocasionalmente. Imprescindible dominio de inglés,
valorandose aleman. A nivel personal, es importante tener capacidad de trabajar en equipo, buena comunicacion y adaptarse

rapidamente.

Benefits

Incorporacion inmediata y con caracter estable en el equipo de nuestro cliente, referente TIER1 para automocion. Retribucion acorde
a la experiencia aportada.




